e
Zaplnovani otvoru vatema

Zaplhovani nevodivou pastou

Pro plnéni otvor(l vyuzivdme technologii od firmy IT.C. , kterd diky dvéma hlavam dokaze
zaplnit i slepé otvory. Desky zaplnujeme dle IPC 4761 typem VII. Otvory jsou preplatované
meédi a findIni povrchovou Upravou. Technologie tedy umoznuje via-in-pad.

R Typ VI

Legenda: |:| .

laminat nevodiva pasta  nepéjiva maska Cu nakoveni suchy rezist

Pokud neni uvedeno jinak, zaplnuji se vzdy vsechny prokovy (VIA) do priiméru vrtaku
0,45mm. Je idealni specifikovat prdmeér otvoru, které zakaznik pozaduje zaplnit, pfipadné
uvést maximalni primér zaplnénych otvord. Pokud poZadujete zaplnit pouze vybrané otvory
(oblast), je nutné tyto specifikovat v samostatné vrstve, pfipadné pfilozenym vykresem.
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Zaplnovani suchym rezistem

Vnitfek otvoru neni vyplnén nevodivou pastou, ale je pouze oboustrané zakryt suchym
rezistem a nasledné prekryt nepdjivou maskou. Primér vrtaného otvoru max. 0,35 mm.

R —

rpams ._,.,..‘,

Informace o pasté — specifikace

otvor po nakoveni min. 0,1 mm
otvor po nakoveni max. 2,0 mm
aspect ratio pro prokovené otvory max. 40:1
aspect ratio pro slepé vrtani max. 15:1

dle specifikace IPC-4761jsme schopni zajistit typ zaplnéni 11, VIl
tloustka DPS 0,6-3,2 mm

Zapliovany otvor musi byt 5 mm od hrany desky.

Vice o TAYIO pasté: https://www.gatema.cz/wp-content/uploads/2023/08/plnici-pasta-tds-thp-100dx1.pdf
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aspectratio plugging from 1:1 to 1:40

|panel thikness

hole diameter (mm)
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